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친환경 도 표면처리 기술동향 

Technical trend of the Plating and Surfacetreatment for echo-environment
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 록: 화학약품 사용에 의한 환경오염을 근원 으로 해결하고, 친환경 건식표면처리 스테인리스 홀로그램 등의 친환
경 건식표면처리 소재개발 기술경쟁력 향상에 기여하는 국내, 해외의 기술동향과 정보자료를 수집하여 수요자에게 심
층 분석을 제공하고자 한다.

1. 서론

화학약품을 사용하는 자제품 이스 재료와 유성잉크는 화재시 연소에 의한 유독가스를 발생  할 뿐만 아니라 표면
처리 에칭, 식각 작업시 환경오염의 산, 알칼리 산업폐수 발생으로 인체에 유해하고, 수질  기 환경을 오염시킨다. 
이에 환경오염을 근원 으로 해결하고, 고부가가치의 도 표면처리 제품을 량생산 국산화하고 휴 폰 련 소재에 시
각 으로 구  할 수 있는 친환경 도 표면처리  이  식각에 의한 속입체 홀로그램 기술을 심층 분석하여 제
공할 필요성이 있다.

2. 본론

화학약품을 사용하는 자제품 이스 재료와 유성잉크는 화재시 연소에 의한 유독가스를 발생  할 뿐만 아니라 표
면처리 에칭, 식각 작업시 환경오염의 산, 알칼리 산업폐수 발생으로 인체에 유해하고, 수질  기 환경을 오염시키
고 있다. 이에 2주간에 걸쳐 폐수처리를 요하지 않는 건식표면처리(PVD, CVD, PECVD, LPCVD, Laser Etching) 기술
동향을 악하 다.
일반 건식표면처리기술이 용되고 있는 제품으로서는 주로 이동통신용 PDP, LCD, 휴 화, MP3 이어 이스, 
장식품 등인데, 이  식각법에 의한 속표면처리기술은 기존의 약품처리에 의한 홀로그램 방식에서 탈피하여 기계

인 이  식각법에 의한 친환경 속표면처리기술이 용될 것으로 상된다.
건식표면처리의 장 은 첫째, 크로메이트 처리로 발생되는 Cr6+의 발생량을 근원 으로 제거 할 수 있어 유해슬러지, 
피부 의 알 르기 유발 없으며, 둘째, 유해한 화학약품을 사용하지 않고, 건식도 과 이 에 의한 홀로그램 표면
처리, 셋째, 기존의 가연성 라스틱이나 유성잉크 사용 체물질로서의 에칭, 식각기술, 넷째 알루미늄 합 , 마그네슘
합 , 티타늄의 난가공, 곡, 표면처리의 한계성 극복할 수 있는 특징이 있어 환경부하가 은 Green Process 기술인 
것으로 사료되었다.

3. 결론 

속표면처리공정에서 발생하는 유해물질, 슬러지 발생을 감소 할 수 있는 기술동향을 제공하기 하여 국내 표 인 
건식도 업체인 신한진공 사와 맥스 라스마 사, 아노다이징 착색  이 식각 홀로그램 표면처리업체인 반월공단의 
지 이 사를 방문하여 최근의 개발추세  애로사항을 검토하 다.
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